
河北迈芯维COB芯片衬底

产品名称 河北迈芯维COB芯片衬底

公司名称 深圳市康普信息技术有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路1301号银
星科技大厦A1104、A1104-1、A1104-2、A1104-3

联系电话 0755-21038002 18565839923

产品详情

Mini
LED芯片权冠的外延片越大，单晶硅上可以载重颗粒物数就会越多。好一点的基材必须具备一下特性：

1、结构特性好，单晶硅材料及基材的分子式相同或者、晶格常数沟道效应度小、结晶经济实用、缺陷密
度小。

2、插孔特性好，有利于单晶硅料成分过冷且黏附强。

3、耐化学品性好，在单晶硅生长发育温度与气氛之中很容易融解和腐蚀。

4、热学经济实用，包括传热性好与热沟道效应度小。

5、导电性好，能制成上下结构的字。

6、光学性质好，生产出来的电子器件所发出的光被基材消化小。

7、工艺性能好，电子器件很容易生产制造，包括薄化、打磨抛光和切分等。

8、物美价廉

9、大规格型号，一般要求马上不少于2英寸
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